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Rucni laserové cisténi
Reseni pfinasi ¢isténi velkoformatovych tvarecich
nastroju mobilni jednotkou SPYRE

Jak funguje proces laserového ¢isténi?

Pfi Cisténi laserem jsou z povrchu materialu odstranéna vSechna znecisténi (jako napfiklad
zbytky zpracovavaného materialu, separatory, provozni mastnoty apod.), kterych se ve vét-
Siné pfipadu zbavite pouze kombinaci nékolika riznych &isticich metod. Jednou z nejvétSich
vyhod pouziti laseru je, Ze cely proces Cisténi laserem probiha bez poruSeni nebo tepelného
ovlivnéni podkladové vrstvy materialu. Parametry nastaveni laseru mohou byt velmi jednodu-
Se a intuitivné pfizplsobeny geometrii ¢isténé ¢asti. Diky tomu Ize odstranit necistoty nebo
Cistit vrstvy jak lokalné, tak i na velkych plochach, a to ve vnitinich i venkovnich pracovnich
podminkach.
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Efektivni nahrada konvencnich zpasobu
cisténi

Cilem naseho projektu bylo nahradit neefektivni, nakladné,
velmi hluéné a neekologické ¢€isténi suchym ledem a chemi-
kaliemi. Témi zakaznik pracné odstrafioval zbytky separatoru,
povrchovou rez a dalSi provozni nedistoty z velkoformatovych
tvafecich nastroju pro lisovani vnitfniho stropniho ¢alounéni
osobnich a nakladnich automobilli. Technologie byla finanéné
velice nakladna, ¢asové neefektivni, neekologicka z duvodu
generovani velkého mnozstvi odpadu a zdravotné Skodliva pro
pracovniky nastrojarny.

Proto byla na pfani zakaznika provedena hloubkova analyza
procesu a testovani pfimo ve vyrobnich prostorach a jako nej-
vhodnéjsi feSeni doporu€ena nami vyvinuta a vyrabé&na mobilni
Cistici jednotka SPYRE s vhodnou optikou a vykonem 500 W.
Systém byl nasledné doplnén o balancér s na miru upravenym
uchycenim a pojezdovymi kole€¢ky pro snazsi manipulaci s
laserovou hlavou po povrchu tvareciho nastroje — formy

Mobilni laserové Cistici jednotky SPYRE jsou idealnim feSenim
v mnoha pfipadech prdmyslového laserového cisténi. Systém
vyuziva technologii laserové ablace pomoci velmi kratkych pulz
s vysokym Spi¢kovym vykonem. Laserovy paprsek pusobi pfimo
na nedistoty a odstranuje je prostfednictvim tepelné roztaznosti
necistoty na substratu vlivem vneseni vysoké energie, ¢imz se
necistota prakticky "odstfeli” od podkladu a minimalizuje se tak
riziko poSkozeni povrchu. Systém umoznuje pfesné nastaveni
parametr laserového paprsku, jako je intenzita energie, frek-
vence a velikost spotu. Diky tomu Ize dosahnout optimalniho
¢isténi rdznych druhud nedistot a povrcht a minimalizovat tak
potfebu ru€niho docistovani. SPYRE je navrzeny jako prakticky
bezudrzbové zafizeni, které |ze jednoduSe a okamzité pouZzivat.
oxidace je do procesu pfivadén argon jako ochranna atmosféra.

Hlavni vyhody

> Snizeni doby &isténi na polo-
vinu oproti pavodni technologii

> Snizeni po&tu operatord na
sméné — nyni jeden misto dosa-
vadnich dvou

> Nulové naklady na nakup
spotiebniho materialu a jeho
skladovani

> Bez likvidace nebezpe&ného
odpadu z chemického Cisténi

> Redukce hluku na pracovisti

> Eliminace poskozeni tvare-
ciho nastroje béhem cisténi, a
tedy prodlouzZeni jeho Zivotnosti
i servisnich cykl

> Nabizi moznost &isténi jak
studenych, tak horkych forem
pfimo v lisu nebo v nastrojarné

www.lascam.cz



